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最高良率必备



工具&材料机器&软件 工艺专长

ASMPT实现卓越印刷
稳定的印刷工艺对电子产品生产的品质和效率至关重要。

ASMPT是世界上唯一一家能够提供钢网印刷工艺中所需的一切的设备制造商：机
器和软件、耗材、钢网和工具、工艺专业知识和智能工艺解决方案。只有我们的专
家团队可以对每个要素进行完美的调整，为您提供最佳的解决方案。最重要的是：
只有ASMPT可以确保卓越印刷。



我们的印刷解决方案提供最高的生产效率，极高的精度和易操
作性。

一流的硬件和强大且易于操作的软件⸺这是我们DEK印刷解
决方案的标签。用户受益于出色的印刷精度、高良率以及性价
比。我们的DEK印刷机产品组合为各种类型的生产提供解决
方案。借助其模块化设计，DEK印刷机可根据任何需求进行
配置。

经验丰富的工艺专家提供有力的支持

稳定、优化的印刷工艺不仅需要好的机器和材料，还需要工艺
专业知识。全球ASMPT团队拥有几十年的钢网印刷经验。我
们很乐意与您的团队在培训研讨会、专题讨论会和联合项目中
分享这些知识。当您需要时，我们的应用支持就在那里⸺在
线，在我们世界各地的SMT应用研究中心，或在您的现场。

用于优化工艺的钢网、工具和耗材

工艺印刷过程是复杂的。实现最佳结果的唯一方法是使用正确
的钢网，工具和耗材。我们是唯一可以为您提供优化您的印刷
过程所需要的一切的设备制造商。

用于整体工艺控制的最先进的SPI解决方案

我们的机器中的光学系统和传感器，确保了闭环工艺控制，并
保障稳定的印刷工艺。作为行业技术领导者，ASMPT还应用
创新技术，为工艺控制和优化提供了一套全新的可能性。

借助WORKS Process Expert，我们提供市场上最精确和灵活
的SPI解决方案，将您的印刷工艺提升到一个全新的水平。

智能工艺

卓 越
印 刷



印刷工艺优化合作伙伴

印刷工艺是复杂的。我们是世界上唯一可以为您提供工艺链全过程支持的
印刷解决方案制造商。

机器和软件

借助最先进的软件，功能强大、模块化的、一
流的印刷平台可以为任何应用和广泛的产品类
型进行优化配置，实现高效可靠的运行。

■ DEK NeoHorizon⸺最高的灵活性
■ DEK TQ/DEK TQ L⸺最佳性能
■ WORKS Printer Programming

工具和材料

充分利用您的印刷工艺。借助我们的工艺支持
产品（PSP），您可以进行全过程优化，实现
效率和品质最大化。

■ 钢网
   -  所有材料
   -  所有技术
   -  单层/阶梯
   -  涂层/非涂层
■ 网框解决方案
■ 智能钢网寿命管理
■ 钢网存储系统
■ 支撑解决方案
■ 耗材
■ 刮刀



工艺专业知识

受益于我们在全球网络中积累的数十年的工艺
专业知识，而该网络由全球的开发人员、应用
工程师和支持技术人员所组成。

■ SMT应用研究中心
    -  测试/应用支持
■ 现场培训研讨会和专题讨论会
■ 远程智慧工厂
■ ASMPT在线培训学院

智能工艺

新技术带来了新的可能性。作为行业技术领导
者，我们始终站在最前沿，使您的印刷工艺与
时俱进。

■ Process Lens (SPI)
■ WORKS Process Expert⸺我们的自主学
    习在线专家系统，用于自动印刷工艺优化
■ DFM HealthCheck



全球最顶尖的钢网

钢网网络

钢网技术
DEK Fine Grain钢网
DEK阶梯钢网
DEK电铸解决方案
DEK电铸3D钢网
DEK电铸可变网孔厚度技术（VAHT）
DEK电铸Mini LED钢网
DEK电铸ECO钢网
DEK PumpPrint™/胶水钢网

钢网涂层技术
DEK NanoUltra Gold钢网涂层
NanoClear®钢网涂层

智能钢网

网框解决方案

DEK VectorGuard™网框解决方案
DEK普通胶水网框解决方案

基板支撑解决方案

单板支撑
DEK单板多重对位（MASS）
DEK顶部参考系统（TRS）
DEK虚拟面板工具（VPT）

PCB标准支撑
柔性支撑
定制专用治具
DEK PCB托盘解决方案
DEK Grid-Lok™
DEK Grid-Lok™ Gold
DEK Grid-Lok™ Silver
DEK Grid-Lok™备件
DEK支撑治具 
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DEK超细间距（UFP）
环保钢网底部清洁卷纸

DEK SMT高性能钢网底部清洁卷纸

DEK Pro和DEK Pro XF 
先进钢网底部清洁溶剂
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DEK洁手湿巾
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刮刀

DEK金属刮刀
DEK激光切割替换刮刀片
DEK无铅应用的金属刮刀
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工艺支持产品
帮您实现最佳工艺

为了满足电子制造领域对细间距和超细间距不断增长的需求，
您必须持续改善印刷工艺⸺印刷机、印刷参数、钢网、治具
以及耗材。

为此，电子制造商都有一位独特的合作伙伴，那就是ASMPT，
因为我们的品牌不仅代表着先进的印刷技术和贴装解决方案。
我们还是世界上唯一一家能够开发并交付工艺支持产品（PSP）
的设备供应商，产品范围从钢网、治具和耗材到清洁剂和卷
纸，都可以提升您的制造工艺。

我们可以一站式提供所有这些产品⸺借助我们广泛的PSP产
品组合，我们可以帮助操作人员和工艺工程师提升印刷工艺和
SMT生产线的良率和产量。我们拥有知识渊博的专家，可以与
您的团队合作优化您的印刷工艺，我们还提供广泛的治具和耗
材组合，帮助您充分利用您的设备。
    
我们的产品不仅适用于ASMPT自己的DEK印刷平台，其他公司
的设备使用ASMPT的工艺支持产品也可实现最佳性能。作为世
界上最大的电子行业设备供应商ASMPT的一部分，我们的业务
遍及全球⸺我们的物流中心、销售办事处，可以为所有工艺
支持产品提供个性化支持和工艺顾问服务。这使我们所有的网
点都能运行简单和标准化的采购和支持流程。

提示：消除不稳定的印刷工艺和频繁的干预，这些都会危及您
生产线的生产力。与我们的工艺专家交流，了解如何使用工艺
支持产品提升SMT生产的良率和速度。



工艺支持产品
网上商城



改善印刷工艺，提高产量

全球最顶尖的钢网



全球最顶尖的钢网

钢网网络 

钢网技术
DEK Fine Grain钢网 
DEK阶梯钢网 
DEK电铸解决方案 
DEK电铸3D钢网 
DEK电铸可变开孔厚度技术（VAHT） 
DEK电铸Mini LED钢网
DEK电铸ECO钢网                                   
DEK PumpPrint™ / 胶水钢网 

钢网涂层技术
DEK NanoUltra Gold钢网涂层 
NanoClear®纳米涂层 

智能钢网 
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全球最顶尖的钢网



钢网技术

作为全球最大的工业印刷工艺钢网供应商，ASMPT是您最合
适的合作伙伴。钢网的质量是印刷过程中的一个关键因素。稳
定和具有性价比的印刷工艺只能通过精确制造和极具弹性的材
料来实现。ASMPT生产的钢网具有广泛的技术⸺从经典的
激光切割到高精度电铸，从单一厚度到阶梯钢网。我们屡获殊
荣的钢网和框架解决方案的广泛组合具有完美协调的高质量产
品，可满足从标准SMT应用到最复杂模块生产的所有要求。

钢网涂层

DEK NanoUltra钢网涂层显著改善了焊膏的脱模效果。为了达
到这个目的，在孔壁和/或钢网的底部涂上一层薄的拒助焊剂
材料。这改善了锡膏转移效率，为细间距应用提供了更稳定的

满足所有印刷需求的钢网解决方案
印刷工艺，同时最大限度地减少了钢网上的焊膏和助焊剂残
留。使用DEK NanoUltra涂层的钢网大大降低了擦拭频率。这
样在印刷工艺中节省了时间和金钱。

智能钢网: 基于RFID的生命周期控制 

钢网的张力和表面质量在使用过程中会衰减。这些老化效应降
低了印刷工艺的品质、良率和稳定性。智能钢网是我们独特
的，基于RFID的一体化解决方案，用于监控钢网的生命周
期。钢网上的RFID标签 (由ASMPT提供，可用于任何供应商
的钢网) 记录并存储印刷次数，而带有智能钢网阅读器的DEK
印刷机在每个钢网达到可调节警告或最大印刷次数时自动报
告。你不能让印刷变得更智能。



咨询

ASMPT的办公室、服务中心和合作伙伴的全球网络确保了近
距离、快速响应和快速有力的现场支援。

应用支持

只有ASMPT作为全球SMT技术的领导者才能提供如此深度和
质 量 的 印 刷 工 艺 专 业 知 识 。 在 我 们 分 布 在 世 界 各 地 的 五
个SMT应用研究中心(CoC)中，我们提供应用支持，检查设
计，提供改进研讨会，并在实际环境中模拟和测试特定的印刷
工艺。我们的专家随时为您服务，并与您当地的ASMPT合作
伙伴保持密切联系。

便捷订购，快速交付

您可以选择您喜欢的方式下订单⸺通过您当地代表的传统方
式或通过全天候开放的ASMPT网上商店的电子方式。无论哪
种方式， 我们确保快速发货⸺使用我们的Premium Rush服
务，4小时即可交付。

DFM HealthCheck

利用这一开创性的流程、最先进的专家系统和大数据技术用于
运行虚拟印刷，以分析您的钢网数据，确定关键区域，并为优
化印刷工艺设置提出具体建议。基于这些信息，您可以即刻印
刷测试，无需再进行耗时的NPI测试印刷。 

全球最顶尖的钢网
得益于我们的产品和服务的高质量和高可靠性，ASMPT成为世界上最大的
用于工业印刷应用的钢网制造商。ASMPT全球钢网网络中所有的工厂和合
作伙伴，都使用同样的材料、同样的设备并严格遵守认证程序。这确保了
我们能够快速且始终如一地为我们的客户提供高品质产品⸺无论客户在
哪里。

制作完美钢网
的四个要素

材料：
■ 标准不锈钢
■ Fine grain不锈钢
■ 标准镍片
■ 电铸镍片
■ 塑料材质 (PumpPrint)

设计：
■ 专家的工艺和设计知识
■ 五个应用研究中心的布局测试
■ 成熟的钢网设计库
■ 全球专家信息交流

生产加工技术：
■ 激光切割
■ 电铸技术
■ 激光焊接或微铣削
■ 多种涂层技术

附加功能:
■ 钢网涂层
■ RFID标签
■ 多种钢网框架解决方案
■ 支撑工具

全球最顶尖的钢网



钢网网络

ASMPT钢网业务

欧洲
■ 杰尔（匈牙利）
■ 韦茅斯（英国）

亚洲
■ 新加坡

ASMPT直接支持     

钢网合作伙伴网络

SMT应用研究中心的实际SMT生产线提供应用支持和印刷测试，包括SPI分析。 在配备现代化设备的实验室进行测试，验证了ASMPT钢网的高品质。



钢网解决方案⸺钢网技术规范

DEK Fine Grain钢网
实现更细的fine grain钢网，DEK Fine Grain钢网提供优越的膏体释放和
更光滑的钢网表面。

全球最顶尖的钢网

DEK Fine Grain钢网可选择DEK Mesh-mounted框架，DEK 
VectorGuardTM经典和DEK VectorGuardTM高张力框架系统。Fine 
grain不锈钢材质的激光开孔孔壁更光滑，促进下锡，提高转移
效率。一种具有性价比的镍片替代品，fine grain不锈钢是具有
挑战性的尺寸和高密度组装的理想选择。

材料类型
材料硬度(HV)
颗粒度 (µm)
厚度范围 (µm)
厚度公差
面积比
钢片最大宽带
开孔尺寸公差

激光切割钢网

标准不锈钢 标准镍片 Fine Grain不锈钢 标准电铸镍片 白金电铸镍片

镍 硬镍 硬镍

宽尺寸Fine Grain
不锈钢



DEK阶梯钢网
对于确保分布在大面积的零件的优化锡膏高度和体积的理想选择，DEK阶
梯钢网采用最新的微铣削技术生产，确保了卓越的精度和可重复性。

DEK阶梯钢网可选择不锈钢或镍钢片，非常适合在大面积PCB
板上的细间距零件锡膏印刷。对于微型BGA, 0.3 mm QFP和
微小型零件(如公制0201s)以及先进封装应用和特种锡膏的印
刷效果优异。

DEK阶梯钢网可选择行业标准mesh mounted框架，DEK 
VectorGuard™经典框架和DEK VectorGuard™高张力框架。

优点：

■ 可灵活适应任何元件组合的局部差异
■ 最大定位精度
■ 改善焊膏的均匀性
■ 得益于超光滑的表面结构和高精度边缘，提高了重复精度
■ 通过优化表面结构，最大限度地减少焊膏浪费
■ 显著减少投影区域的焊膏残留
■ 压力敏感区域可采用弹性设计
■ 由于改进了阶梯斜率，刮刀压力显著降低 



全球最顶尖的钢网

DEK电铸解决方案
使用DEK电铸钢网实现标准SMT、微型SMT、半导体、太阳能和LED照明
应用的材料体积一致性控制。

新加坡应用研究中心

为了开发新的制造工艺，如电铸钢网解决方案，ASMPT在新
加坡设有一个技术中心，拥有自己的镍电铸工厂。本地团队在
电铸钢网和非SMT零件的生产方面拥有多年的经验和深厚的
专业知识。钢网的设计开发和测试就在相邻的应用中心。

通过对电铸钢网厚度和均匀度的最大化控制，ASMPT的电铸
技术确保了许多标准SMT，微型SMT，半导体，太阳能和LED
应用的最终一致性。材料厚度低至12微米，可以适应任何当
前和未来的要求。此外，电铸技术提供了大批量生产专用定制
零件的可能性，从而降低了单位成本。
         
采用增材工艺制造，DEK电铸钢网可满足极其复杂的设计，
能够在凹槽，零件周围或3D凸起上印刷非常小的沉积物。在
许多应用中，电铸钢网明显优于传统点胶工艺或纳米涂层钢
网，单位时间产能更大印刷性能更佳。

特点和优点：

■ 厚度范围：12 µm至200 µm

■ 最小钢网尺寸：
   DEK VectorGuard™ 584 mm x 584 mm (23’’ x 23’’)

■ 最大钢网尺寸：
   DEK VectorGuard™ 584 mm × 736 mm (23” × 29”) 
   DEK普通胶水网框736 mm × 736 mm (29” × 29")

■ 大批量开孔无需额外费用
■ 没有大批量激光开孔导致的钢网变形，如晶圆凸块工艺
■ 为新项目提供测试和开发支持



3D印刷

应用：

■ 半导体封装
   -  晶圆和基板凸块
   -  植球
   -  引线框架印刷
   -  低温烧结陶瓷（LTCC）
   -  固晶

■ LED印刷
   -  LED引线框架印刷
   -  倒装芯片助焊剂印刷
   -  晶圆裸片或倒装芯片裸片上的荧光胶水印刷
   -  微型器件
 

■ 晶圆和基板上的3D印刷

■ 表面贴装
   -  标准SMT印刷
   -  VAHT钢网——不同开孔可变厚度
   -  3D钢网——印刷不同高度阶梯的开孔；盖住零件并在盖子
        区域周围印刷

■ 微型器件
   -  电气测试探针
   -  机电零部件
   -  其他多种零部件，如薄片和滤网



全球最顶尖的钢网

DEK电铸3D钢网
对于那些需要不同高度阶梯和下凹的印刷，DEK电铸3D钢网可确保最佳的
印刷质量和产能。

DEK电铸3D钢网是一种单厚度钢网，可对无法进行传统单次
印刷的不平整表面或特征或结构进行印刷。

3D钢网非常适合在腔体内部印刷或在预先组装的基板上进行
密封盖子印刷，通过消除二次印刷或点胶步骤，可以实现更高
的产能和更低的成本。

优势：

■ 单次印刷完成具有挑战性的不平整表面或者预先组装的基板
■ 通过消除传统的二次印刷或者需要Z轴上下的点胶步骤，从
    而降低了成本
■ 提升了产能
■ 可根据任何形状或结构设计制造 

■ 相比点胶工艺，DEK电铸3D钢网的均匀性和成型控制更好

规格：

■ 通常需要配套设计特殊锯齿刮刀片
■ 经验证可用于各种不同的应用
   -  LED下凹腔体印刷
   -  SMT多层阶梯印刷
   -  SMT陶瓷基板下凹腔体印刷
   -  半导体晶圆凸块印刷
   -  半导体裸片顶部印刷
■ 网框尺寸：推荐DEK VectorGuard™或者
    高张力版DEK VectorGuard™ 23” x 23” 

■ 钢片厚度范围：50 µm - 250 µm (2 mil-10 mil)

■ 凹腔大小：1.0 mm2（最小值）
■ 凹腔深度：2.0 mm（最大值，取决于凹腔大小）
■ 凹腔间距：2.5 mm（最小值）



DEK电铸可变开孔厚度技术 (VAHT)
DEK VAHT技术为异构装配提供了一种独特的阶梯钢网替代方案，为了适
应更大的元件需要在特定区域印刷更大的焊膏量。

电铸钢网可以进行微调以适应特定应用。其中一种被称之为可
变开孔厚度技术（VAHT），即在开孔周围生成密封圈以增加
开孔厚度，从而增加下锡量。

对于融合了小型和大型元件且需要不同焊膏量的印刷电路板，
可变开孔厚度技术（VAHT）是理想的选择。开孔密封圈区域
厚度可比钢网基础厚度增加1-2密耳。

优势：

■ 完美适用于异构装配，单张钢网可印刷各种不同厚度焊膏量
■ 提升了产能 



全球最顶尖的钢网

DEK电铸
Mini LED钢网
微型化趋势要求钢网的开孔越来越小。

近年来，Mini LED已成为一个具有高增长潜力的新细分市场，
并吸引了大多数主要LED公司的兴趣。Mini LED用于显示屏的
背光组件（BLUs），在性价比方面极具竞争力，通过使用局
部调光提供出色的对比度。然而，Mini LED为封装行业带来了
一个真正的问题，该行业还尚未开发出解决方案来处理这种精
度和产能要求的小型裸晶片；典型的Mini LED裸晶片小于公制
0201元件。

Mini LED产品的钢网印刷面临的挑战包括印刷小于100µm开
孔，并控制下锡的均匀性，以避免裸晶片立碑、桥接和其他缺
陷。电铸钢网在应对这些挑战方面具有独特的优势，它具有更
好的下锡能力，这是由于其开孔孔壁优异的光滑度和镍的低表
面张力。

此外，使用RGB设计的Mini LED产品通常需要在一块钢网中
开孔超过100,000多个，并且钢网厚度在23 – 40µm之间。激
光切割钢网无法满足此类要求。

规格：

■ 开孔大小：50 µm × 50 µm（最小）， ± 4 µm

■ 厚度：23 µm（最小）
■ 开孔间隙：50 µm（最小）
■ 网框大小：DEK VectorGuard™ 23” × 23”英寸
■ 位置精度：0.1 µm/mm
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DEK电铸ECO钢网
以最优成本提升SMT印刷工艺良率

确保高品质的电子制造，关键在于了解并解决SMT常见印刷
工艺缺陷。相比大多数细颗粒（FG）材料，DEK电铸ECO钢
网具有光滑的孔壁。这种钢网硬度值达到500HV，具有更长
的使用寿命，同时还节约了成本。

镍因其在耐久性、耐化学腐蚀性、低表面能等方面的出色特
性，成为钢网生产的首选材料。镍制钢网不仅提升了下锡效
率，还降低了钢网底部清洁的频率。
 
DEK电铸ECO钢网填补了传统的FG激光切割钢网和高端电铸
钢网之间的空白，满足SMT行业对交期和质量的严苛要求。

钢网规格：

■ 面积比 ≥ 0.58

■ 厚度：3密耳至6密耳
■ 最小孔径：75微米 



DEK PumpPrint™ / 
胶水钢网
DEK PumpPrintTM技术可以使用丝网印刷平台成功印刷各种胶水图形。

DEK PumpPrint™ / 胶水钢网可以一次印刷完成胶水涂敷，而
不是缓慢重复的点胶工艺。使用胶水印刷工艺，产能大大增
加，周期不变。DEK PumpPrint™钢网钢网也适用于某些锡膏
印刷应用，如在通孔元件引脚周围或3D封装底部印刷锡膏。

DEK PumpPrint™ / 胶水钢网由丙烯酸树脂材料制成，标准厚
度范围为1.0毫米至3.0毫米，特殊应用可达8毫米。通过精确
加工的开孔印刷，可以实现75µm到1 mm的印刷高度。特别设
计的DEK PumpPrint™钢网可配套DEK VectorGuard™经典钢
网框架系统。

特点与优势：

■ 与传统的胶水点胶工艺相比，显著提高了产能、效率和灵活
    性
■ 无需更换喷嘴
■ 允许使用现有资源
■ 钢网底部可以避让元件，通孔元件引脚，锡膏和阻焊层
■ 钢网重量轻，耐溶剂腐蚀
■ 可用于DEK VectorGuard™经典钢网框架系统 

全球最顶尖的钢网



DEK NanoUltra Gold钢网涂层 
钢网生产工艺完成后涂上DEK NanoUltra Gold免助焊剂涂层，为钢网底部
和孔壁提供最大的材料脱模效率和优化了钢网清洁性能。

技术规格

属性
外观
涂层厚度
密度 @ 25C
静态接触角，水
静态接触角，正十六烷
耐磨性，ASTM D2486，异丙醇
耐磨性，ASTM D2486，IPA基助焊剂
铅笔硬度
电阻率
离子残基 (ROSE)
基板离子种类（已收到）
基板离子种类（已收到）

值
金色
3-4微米
1.02克/立方厘米
105°
64°
> 2000次
> 2000次
> 9H
> 10 x 1012欧姆
0 μg of NaCl / liter
没有检测到
没有检测到

DEK NanoUltra钢网涂层

料号 说明

欧洲
美洲

优势:

■ 使用寿命长
■ 涂层涂在钢网底部和孔壁上，以优化印刷性能
■ 大大降低了钢网清洁的频率，降低了成本，提高了
    产能
■ 为小于0.6面积比的开孔提供卓越的印刷效果
■ 根据面积比提升10%到40%的转移效率
■ 减少焊膏桥接
■ 促进更均匀的锡膏下锡
■ 彩色涂层可方便目检确认，透明的纳米涂层无法目
    检确认
■ 微米级的涂层比纳米涂层更耐用
■ 非离子型，不导电，化学惰性
■ 符合ECHA REACH, RoHS和RoHS 2

■ 推荐的钢网材质：Fine Grain和不锈钢
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NanoClear®钢网纳米涂层
自涂式纳米涂层技术使用高性价比的湿巾擦拭方式。NanoClear®纳米涂
层的设计旨在克服微小开孔的挑战，该技术提供了一种独特的解决方案，
可提高钢网清洁效率同时降低清洁频率。

特点与优势：

■ 提高效率
   -  降低清洁频率
   -  为生产或SPI留出更多时间

■ 降低成本
   -  更少卷纸和溶剂的消耗
   -  比替代擦拭纳米涂层更便宜
   -  可简单方便涂在新钢网或老钢网
   -  风干后具有化学惰性，确保不会与焊膏发生反应
   -  形成永久性粘合，并且可以重新涂敷，因为它只
       会粘附在未涂敷的区域
   -  符合REACH

   -  可用于不锈钢或镍钢网
   -  一袋可涂敷一张钢网 (尺寸最大29“ x 29”)

功能性尾
基拒止助
焊剂粘滞

磷酸酯头
基粘合
到钢网

最大5 nm

NanoClear®钢网纳米涂层

料号 描述

一盒内含10套纳米涂层湿巾

全球最顶尖的钢网24



随着钢网老化，张力下降和表面磨损是正常现象，从而导致锡
膏印刷工艺的品质、良率和工艺稳定性也在降低。智能钢网系
统是基于RFID的解决方案，首次实现了简单、方便、无缝地
监控钢网的使用寿命。

它的核心组件是ASMPT提供的RFID标签，由钢网制造商或用
户应用到每张钢网，用来识别并存储钢网基本数据。即使钢网
被用于不同的生产线，配备了智能钢网选件的DEK印刷机也
能够在RFID标签上记录每个印刷循环。

存储在RFID标签上的钢网基本数据和印刷次数可以由带有智
能钢网选项的DEK印刷机和手持设备读取。存储钢网印刷次
数的报警区间和最大值的能力使无缝工艺控制成为可能。例
如，当达到钢网印刷次数报警区间时，系统可以使用此信息订
购新的钢网。必要的数据也可以存储在RFID标签上。当达到
印刷次数最大值时，印刷机自动停止印刷。

功能和优势

■ 通过无缝钢网使用寿命管理实现工艺稳定性
■ RFID标签可用于所有制造商的钢网
■ 客户可以自行应用RFID标签
■ 钢网使用寿命数据可直接存储在RFID上并从其上回收
■ 能够存储钢网配置文件（技术数据，制造商，再订货数据，
    存储位置等)

■ 带有智能钢网选项的DEK印刷机把每个印刷周期数据写入
   RFID标签
■ 可使用RFID手持设备手动输入
■ 客户可定义的钢网印刷次数警告区间和最大值
■ 预警阈值优化了钢网订购流程和交期
■ 达到印刷次数最大阈值将自动停止印刷；只有经过授权的人
    员才能重写
■ 仅适用于DEK NeoHorizon平台

智能钢网
智能钢网是我们管理钢网使用寿命的完整解决方案。它是智能的，基于
RFID的，透明的。再也不会因为使用超出使用寿命的钢网而损害你的印刷
工艺的品质和效率了。
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DEK VectorGuard™框架解决方案

智能钢网──应用和定位

胶水钢网

带RFID标签
的智能钢网

带RFID标签
的智能钢网

RFID标签必须位于
印刷区域的左侧中心

18毫米 1毫米

18毫米 1毫米

可用的特性和零部件 可用的MPU‘S（机器）

料号
描述 单位

料号
描述 单位

智能印刷机硬件(DEK Horizon)
智能印刷机硬件(DEK NeoHorizons 
and DEK Galaxy)
离线单元 (EU和ETSI型号)
离线单元 (US和FCC型号)
RFID标签
RFID多包装和安装指南

每一个

每一个

每一个
每一个
每一个

智能印刷机硬件MPU (DEK Horizon)
智能印刷机硬件MPU
(DEK NeoHorizons and DEK Galaxy)

每一个

每一个

全球最顶尖的钢网26





内容

工艺支持产品
网上商城
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网框解决方案
改善印刷工艺提升产能



网框解决方案

网框解决方案

DEK VectorGuard™网框解决方案                                32
DEK普通胶水网框解决方案                                           35
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网框解决方案
DEK网框解决方案为您的钢网带来额外的稳定性、确保张力
适当且均匀，延长了钢网的使用寿命。您可以选择获得专利的
DEK VectorGuard网框或者铝制网框，为稳定的印刷工艺奠定
基础。两种网框解决方案都提供各种尺寸。
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DEK VectorGuard™网框解决方案
ASMPT获得专利、屡获殊荣的DEK VectorGuardTM系统是高性能网框技术的行业标准，
实现了产品的快速切换，张力可控制并且拥有更长的使用寿命。

网框解决方案

ASMPT发明了独特的DEK VectorGuardTM单框钢网系统，用
简单的气压控制框架设计取代了笨重、容易出故障而且对操作
员不安全的老式工业机械装置。今天，DEK VectorGuardTM是
高质量钢网技术的行业标杆，是快速换线和产品适应性的理想
选择。

除了其快速更换的优势外，DEK VectorGuardTM还能在整个钢
网寿命周期内提供恒定的张力。传统的普通胶水钢网最初具有
高张力，但是随着不断地使用和清洁，钢网张力会衰减，导致
出现“松弛”区域，这些区域对钢网开孔与焊盘的对齐和印刷良
率会产生不良影响。

特点和优势：

■ 独特的机械张紧系统将钢片固定在网框内
■ 在整个钢网上均匀分布张力
■ 相比普通胶水钢网，在DEK VectorGuardTM的整个寿命周期
    内具有更大、更稳定的张力
■ 没有胶水老化导致的问题
■ 易于使用、操作安全
■ 钢网存储空间节省高达75%
■ 全球供应和服务支持

DEK VectorGuardTM网框系统提供经典版和高张力版，可以满
足不同的制造需求。

DEK VectorGuardTM经典网框

久经考验的原装DEK VectorGuardTM经典网框系统是那些通常
没有超细间距和高度微型化尺寸的标准SMT工艺的理想选择。
经济且多功能的DEK VectorGuardTM经典版具有快速换线、简
化存储、操作安全和低拥有成本等优点。

DEK VectorGuardTM高张力网框

DEK VectorGuardTM高张力网框向下兼容所有DEK VectorGuardTM

钢片，专门为整合微型化尺寸和需要极为精细的锡膏印刷工艺
而设计。相比DEK VectorGuardTM经典网框，DEK VectorGuardTM

高张力网框的张力提升高达45%，为微尺寸印刷提供优越的材
料转移效率。 
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VG260高 张力
23 x 23 x 1.2“ (584 x 584 x 30 mm)

VG265 宽 高 张力
29 x 29 x 1.2“ (736 x 736 x 30 mm)

VG265高 张力
29 x 23 x 1.2“ (736 x 548 x 30 mm)

VG260
23 x 23 x 1.2“ (584 x 584 x 30 mm)

VG265
23 x 29 x 1.2“ (584 x 736 x 30 mm)
VG265宽1

29 x 29 x 1.2“ (736 x 736 x 30 mm)

VG 650 x 550
650 x 550 mm

料号 描述

料号 描述

可用钢网类型
不锈钢       镍激光切割                      电铸  张力        可扩展至

29 x 29英寸

DEK VectorGuard™网框

备注：               1. 钢网厚度限制为5、6、7和8密耳

DEK VectorGuard™配件

备注

底部尺寸40 x 40 mm，VG钢片从顶部推入
底部尺寸40 x 40 mm，VG钢片从顶部推入
底部尺寸40 x 40 mm，VG钢片从顶部推入
维修包包含一个网框更换气管的所有材料 
连接气管的接头（红色头）
23 x 23英寸或23 x 29英寸可扩展到29 x 29英寸的适配器
把VG网框装入DEK 248印刷机的转接器
用于VG网框的替代空气接头
VG（23x23英寸）钢片防静电存储袋，黑色
VG（23x29英寸）钢片防静电存储袋，黑色
用于防静电存储袋的防静电挂钩
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系
请与您当地的PSP销售代表联系

VG260钢片清洗框
VG265钢片清洗框
VG265宽钢片清洗框
不带工具的维修包
气动接头
23英寸到29英寸的网框扩展装置
VG 248转接器
气压接头
VG钢片防静电存储袋23x23英寸 黑色
VG钢片防静电存储袋23x29英寸 黑色
防静电塑料挂钩
VG服务工具1级
VG服务工具2级
VG服务工具1级升级包
年度维修保养VG 23x23 (30 mm)
年度维修保养VG 23x29
年度维修保养VG 29x29
校准和认证VG 23x23 (30 mm)
校准和认证VG 23x29
校准和认证VG 29x29
年度维修VG 23x23 (26 mm)
校准和认证VG 23x23 (26 mm)
年度维修保养VG 600x550 / VG 650x550
VG气动高张力套件
VG气动经典套件

关于DEK VectorGuardTM存储柜请参阅第55页的钢网和丝网存储。
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网框解决方案

DEK VectorGuard™网框解决方案，尺寸
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DEK普通胶水网框解决方案
坚固的铝制结构符合严格的制造标准，确保DEK普通胶水网框
为现代化SMT印刷工艺提供最佳的钢网稳定性。

ASMPT提供多种尺寸的DEK普通胶水网框：

■ DEK 260 23”x23” (40 mm x 584 mm x 584 mm)
■ DEK 265 29”x29” (40 mm x 736 mm x 736 mm)
■ 40 mm x 600 mm x 550 mm
■ 40 mm x 650 mm x 550 mm
■ 节省空间 29” x 29” (10 mm x 736 mm x 736 mm)

可根据需要提供非标准网框；请与您当地的销售代表联系。
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工艺支持产品
网上商城

网框解决方案36



基板支撑解决方案

实现最高的可盈利良率



PCB支撑解决方案
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DEK单板多重对位（MASS）                                                       
DEK顶部参考系统（TRS）                                           
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PCB标准支撑                                                   
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DEK Grid-Lok™备件
DEK支撑杆
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PCB支撑解决方案
在丝网印刷和钢网印刷中，拥有稳定而均匀的基板支撑是获得
高良率和更高效率的关键。ASMPT提供广泛的定制、自动化
和模块化的治具和载具系统，几乎可满足任何生产需求。

支持以前单一基材的解决方案确保了这些创新和日益流行的印
刷工艺的最高效率和精度，以满足特别苛刻的应用。ASMPT
提供多种机械和光学对位的治具。

针对经典的基板印刷应用，ASMPT提供广泛的支撑解决方
案，从专用治具和载具系统，到DEK Flex Support（DEK柔性
支撑）和高度灵活的DEK Grid-Lok™解决方案，其支撑销可
自动适应任何基板表面立体结构。

SMT治具的功能和优势：

■ 提升了性能
■ 更高效
■ 降低成本
■ 更多功能
■ 技术领先地位
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单板支撑
单板支撑支持运行创新的工艺链，经过单独处理并被测试为良好的基板才能用于印刷，
从而最大化良率和生产力。

DEK单板多重对位（MASS）

DEK顶部参考系统（TRS）

DEK虚拟面板
治具（VPT）

典
型

对
位

精
度

@
 2

 C
p

价格

日益复杂和高密度的应用，增加了不良基板的比例。在整个工
艺中移动的不良基板会有损害良率和生产力——即使这些基板
没有被印刷和贴装元器件。

为此，单板支撑解决方案提供了一种补救措施。该方案支持您
根据各个单板所需的精度来传送、对位并高效装配，可处理高
达72块单板

优势：

■ 多块单板一次印刷
■ 更高的印刷和整线生产率
■ 适用于多种DEK印刷机
■ 精度高达12.5 µm @ 2 Cp
■ 高精度印刷工艺
■ 更小的电路板机械应力（由于电路板分层）
 

PCB支撑解决方案40



DEK单板多重对位（MASS）
多块基板依次光学对位⸺单板高效和高精度印刷工艺的技术突破。

借助DEK MASS，ASMPT设定了单板印刷工艺的新标杆，为
智能手机电路板等要求特别严苛的应用提供了完美的解决方
案。

印刷机影像系统依次检测每块电路板上的基准点，然后通过可
移动的专用治具底座（X、Y、θ）进行微调，对位精度高达
12.5 µm @ 2 Cp，在印刷过程中采用真空锁定。然后所有基
板从载具上抬起，同步进行测量后的对位。最大限度地缩短了
周期时间，确保效率最大化。

DEK MASS是专门针对特殊应用而开发的治具。DEK Neo-
Horizon印刷平台采用新型印刷平台设计，可升级加装DEK 
MASS。

功能和优势：

■ 可扩展的设计
■ 光学对位最高精度（高达12.5 µm @ 2 Cp）
■ 可移动治具底座同步对位，确保周期时间更短
■ 真空固定
■ 采用环绕托盘设计，用于压力优化
■ 为严苛的应用提供最高效率
■ 技术领先地位
■ 可升级
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DEK顶部参考系统（TRS）是一种先进的治具，设计用于处
理并定位载具上的单板，使其批量对位。利用屡获殊荣的虚拟
面板治具技术的理念，DEK TRS将单台设备处理能力提高到
新水平。

随着倒装芯片制造向更小的引脚间距、更薄芯片和无芯技术发
展，DEK TRS把多块基板边缘定位到一个虚拟面板中，一次
完成多基板印刷。DEK TRS已经在处理器、SMT、陶瓷和传
感器应用方面证明了它的成功，同样可满足挑战性的产品的批
量对位。

功能和优势：

■ 多单板可一次完成对位印刷，提升了产能
■ 可与各种类型的载具兼容：J-boats、JEDEC制式料盘、Flat 
   Boat和定制载具
■ 经证明对挑战性的元器件有效，例如：LGA、BGA、01005
    无源元器件和0.25 mm至0.3 mm直径的BGA、0.5 mm间距 
■ 更快的周期，通常不到30秒
■ 由于采用了顶部参考板和Z型锁设计，可对不同厚度或翘曲
    的基板进行可靠对位
■ 主动式环绕托盘设计，精度更高

DEK顶部参考系统（TRS）
DEK顶部参考系统（TRS）可以印刷多达72块单板，可适应基板厚度的公差，并通过搭载
“主动式环绕”技术实现了更高精度。

PCB支撑解决方案42



DEK虚拟面板治具（VPT）支持印刷机一次印刷多个单独的基
板。基板放到载具中被运送给印刷机，然后从载具中被转移，
通过机械居中（定位）并被放到环绕托盘上，在与钢网接触前
创建一块“虚拟面板”，然后进行批量对位。

DEK VPT通过与DEK印刷机相结合，能够为很多倒装芯片
封装工艺和其他先进应用（包括传感器、PCBs和热压材料
（TIMs））的提供一种高产能、低成本的点胶替代方案。

功能和优势：

■ 单板的并行处理使产能更高——消除了对单块基板进行顺序
    印刷/点胶而造成的低效
■ 可扩展的设计，支持一次印刷2-72块单板
■ 高效的机械对位
■ 采用环绕托盘设计，用于压力优化
■ 可在现有DEK印刷机平台上加装

DEK虚拟面板治具（VPT）
DEK虚拟面板治具通过一次完成多个部件的印刷，提供了一种提升单板产能的
有效方式。
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柔性支撑解决方案是一种能为您带来最大灵活
性的创新性支撑解决方案。奥秘在于其模块化
设计。柔性支撑底座系统（Flex Support Base 
Tower System）可以适应不同的印刷机平台，
包括非DEK印刷机品牌。该系统置于印刷机
内，适用于所有印刷应用。

第二个部件是定制的柔性支撑（Flex Support ）
顶板。其优点是：您无需任何工具即可快速
灵活地将每块顶板安装在任何配备了柔性支撑
（Flex Support）底座系统的印刷机上，只需最
短的安装时间就可以开始印刷。这样就缓解了
印刷治具存储压力，因为只需存储顶板。

PSP标准支撑

磁性顶针

灵活、设置时间短并具有可追溯性——
我们为所有需求提供最佳支撑解决方案。

柔性支撑解决方案

定制
专用
治具

DEK支撑杆

换线更快、更安全

柔性支撑解决方案
柔性支撑解决方案可快速获得回报。我们的模块化支撑解决方案
能够提供最大的灵活性和最快的换线速度。
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柔性支撑底座系统

该部件适应不同的印刷机平台并可置于印刷机内部。这样，印
刷机可以随时准备好支持各种应用。

功能和优势：

■ 易于调整尺寸（80到300 mm）
■ 可置于印刷机内部，所有应用通用
■ 可用于DEK Horizon、DEK NeoHorizon和DEK TQ
■ 也可用于其他印刷平台
■ 即插即用，无需螺丝紧固

柔性支撑顶板

支撑顶板可用于柔性支撑底座系统（Flex Support Base Tower 
System）⸺可根据具体应用定制。无需工具即可快速安装顶
板。

功能和优势：

■ 四种型号：
   -  第一面/第二面（未贴装空白PCB或已贴装PCB）
   -  真空或非真空
■ 表面阳极氧化处理，易于清洁
■ 重量轻，便于搬运和存储
■ 交付物
   -  每块支撑顶板的测量报告
   -  根据客户规格定制专用支撑顶板

第一面标准非真空22.3 mm
第二面标准非真空22.3 mm
第一面真空22.3 mm
第二面真空22.3 mm

第一面支撑顶板（22.3 mm）
第一面真空支撑顶板（22.3 mm）
第二面支撑顶板（22.3 mm）
第二面真空支撑顶板（22.3 mm）

柔性支撑底座⸺DEK
柔性支撑底座⸺DEK TQ平台
柔性支撑Schnaidt底座⸺DEK
柔性支撑底座⸺EKRA
可根据需要定制其他底座

材料规格
表面
底座高度
治具顶板厚度
PCB底部参考高度
适用的最小PCB大小（长/宽）
适用的最大PCB大小（长/宽）
适用的PCB厚度
真空功能
底座重量

柔性支撑底座概述

料号 描述

料号 描述

柔性支撑顶板概述

柔性支撑顶板兼容性

功能规格

系列 系列 系列

硬阳极氧化

是

45



定制专用治具

定制专用治具解决方案旨在实现最佳基板支撑和最佳印刷质
量。由于加工过程中基板的任何移动或错误定位都可能导致缺
陷，ASMPT采用经验证的设计概念和可靠的制造方法来防止
这些问题。另外一个好处是：刮板的侧面支撑，这不仅可以显
著提高钢网的使用寿命，还可以提高印刷质量。

从对标准PCB板的支持到柔性板和超细间距板几何形状，再
到单一产品，ASMPT提供各种专用治具解决方案。除了DEK
印刷机外，专用治具还与大多数商用丝网印刷平台、贴片机、
检测设备和测试系统兼容。
 

优势：

■ 工艺安全可控
■ 延长了钢网寿命
■ 缩短清洁时间
■ 提升了刮刀速度
■ 避免或减少短路
■ 避免或减少焊膏残留
■ 最大限度减少生产停线
■ 提升了印刷质量
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功能规格

数据格式
支撑表面处理选项
钢网支持
真空选件
铝板（标准尺寸）
表面平整度
铝板（最大尺寸）
表面平整度
真空底座（支撑销或H型底座）
与ASMPT兼容
非ASMPT DEK印刷机治具解决方案

Gerber、HPGL、IGES、DXF、STEP、STL
标准治具表面处理—— 喷砂、自然（应要求提供其他处理选项）
ProFlow、刮刀、喷印、其他*
需要在目标机器上安装真空选件
高达550 x 270 x 50 mm
<0.05 mm
高达550 x 450 x 150 mm
<0.1 mm

适用于全系列DEK印刷机的治具解决方案
MPM、EKRA、SIPLACE等（我们会根据您的机器类型提供适合的治具解决方案） 

治具类型
 
一侧支撑⸺对于未装配元件的空白PCB，通常在治具上有一
个平坦的支撑表面。双侧支撑⸺适用于一侧已装配了元件的
PCB，这意味着支撑表面将有凹槽，以避免碰到PCB上的元
件。

根据所需的工艺，设计可用于双侧支撑的治具块通常更具成本
效益，该治具块也可用于一侧支撑要求。

为了更有效的支撑表面，真空功能可以添加到任一治具设计
中。

说明零件号

治具柜概述

真空专用窄柜（带2个支撑销）
非真空专用窄柜（带2个支撑销）
专用双轨窄柜（带2个支撑销）
H型专用柜（带2个支撑销）
无0.6mm真空孔专用窄柜（带2个支撑销）
专用平腿支架（2个）
支撑杆400 x 25 x 81 mm
DEK经典支撑板（25.4 mm）⸺一侧非真空
DEK经典支撑板（25.4 mm）⸺一侧真空
DEK经典支撑板（25.4 mm）⸺双侧非真空
DEK经典支撑板（25.4 mm）⸺双侧真空

钢网

治具

电路板

一 侧 治 具 支 撑 （ 平 板 ） 带 布 线 元 件 槽 的 双 侧 治 具 支 撑

支撑一侧和双侧的单独布线支撑板
（一侧和双侧支撑板）

DEK TQ印刷机专用真空底座（带2个支撑销）
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DEK印 刷 机 的 ‘窄 柜 ’

带 支 撑 板 的 ‘窄 柜 ’

支撑柜

客户可以使用现有的库存支撑板或随治具提供
的指定新支撑板。

目前，DEK印刷机标配机型安装的硬件是“窄
柜”。它提供了两个额外的支柱，这些支柱安装
在支撑板的后侧。

如果需要，单个支撑柜可与多个支撑板一起使
用。支撑柜具有与升降台连接的定位销，以确
保可重复且准确地安装到目标机器上。

真空

标准真空功能可以凹槽、孔或者通道的形式添
加到支撑板上，然后通过这些渠道连接到支撑
柜。

可提供真空杯和O形密封圈、平垫圈和定制密
封件，并可在需要时作为选件应用于设计。

治具公差

标准治具产品会按照左图所显的公差进行生产
和检测。

优势

■ 工艺安全可控
■ 延长了钢网寿命
■ 缩短清洁时间⸺改进了PPH
■ 提升了刮刀速度
■ 避免或减少短路
■ 避免或减少焊膏残留
■ 最大限度减少生产停线
■ 提升了印刷质量
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DEK PCB托盘解决方案
移动通讯、可穿戴设备、高密度连接和LED灯带推动了电子产品的微型化，
需要在柔性电路板、微型电路板和异形基板上印刷。在SMT工艺中使用固定
托盘确保安全可靠流动。

DEK PCB托盘

运输托盘、柔性托盘和可定制托盘。

托盘设计处理和印刷对标准印刷工艺来说具挑战性的微型、柔性或形
状特殊的基板。ASMPT可以定制设计和制造不同数量的托盘，按需定
制。

托盘通常选择可耐受高温的合成石，可按需选择其他材料。

DEK晶圆托盘

标准晶圆托盘⸺一种轻量级晶圆托盘（约4kg），使用真空凹槽固定
晶圆。

精密晶圆托盘⸺一种重量级晶圆托盘，需要升级超重轨。这种托盘
具有高平整度规格，利用多孔材料来支撑晶圆并保持真空。

以上这两种托盘都利用晶圆垫片来保护晶圆。晶圆尺寸范围100-300 mm，
厚度为150 um及以上。两种系统都装有晶圆顶针，可将晶圆从托盘上
分离，使晶圆处理设备能够在印刷前后处理晶圆。

主要优势：

■ 均匀的平整度、稳定的印刷、工艺可控
■ 托盘尺寸：400 mm x 400 mm
■ 晶圆尺寸：4/5/6/8/12英寸（100 mm至300 mm）
■ 晶圆厚度：150 µm至600 µm
■ 晶圆在运输过程中，自动和手工操作中是真空固定的
■ 可定制解决方案
■ 数据格式：Gerber、DXF、DWG
■ 材质：合成石、铝和热处理不锈钢 
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认识到比定制治具更灵活更具性价比基板支撑替代方案的需
求，ASMPT开发了多次获奖的专利DEK Grid-Lok系统，该系
统至今仍是业界领先的自动工具解决方案。

可兼容所有类型的电子装配形态⸺从基本的SMT到高密度，
微型化产品⸺DEK Grid-LokTM是市场上最好的全工艺基板自
动支撑技术。

主要优势：

■ 高通用性
■ 高灵活性
■ 最小化人员干预
■ 换线时间最小化
■ 无元器件损坏风险

系统要求：

■ 气压：80-102 PSI (0.55-0.7 Mpa)
■ 压缩空气质量：2.3.3，其中2（粉尘）=1 µm，3（水） 
   = -20℃压力露点，3（油）=1mg/m3

■ 120-240交流电源， 24V直流供电

系统组件：

■ 控制盒，提供模组-机器接口
■ 手动控制器，设定工作模式
■ 多达6个DEK Grid-LokTM模组 
■ 现场安装套件
■ 压缩空气歧管，可支持多达6个模组
■ 机器专用安装工具
■ 机器专用接口（传感器或气动输入信号，启动顶针升起和夹
    紧循环）
■ 所有互联硬件

DEK Grid-Lok™为SMT工艺
提供自动PCB支撑
独特的专利自动引脚阵列技术有助于快速换线，并对板材进行独一无二的支撑
独特的专利自动顶针技术实现了快速换线和理想的基板支撑。
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DEK Grid-Lok™ Gold
DEK Grid-LokTM  Gold为丝网印刷和测试工艺提供可靠的、适应性强的电路板支撑。

模组规格：

根据具体的机器应用，模组有以下规格：

■ 治具高度范围：39 mm - 98 mm
■ 可用模组长度：305 mm、457 mm
■ 元器件间隙：13 mm - 40 mm
■ 顶针数
   -  模组宽度：32 mm
   -  305 mm – 46个顶针排列为两行，间距为12 mm x 18 mm
   -  457 mm – 70个顶针排列为两行，间距为12 mm x 18 mm 
   -  顶针设置压力——每个顶针 5g
   -  顶针帽——导电硅橡胶化合物 

钢网印刷机：

■ ASMPT
■ Ekra
■ Ersa
■ Juki GKG
■ MPM Speedline
■ Panasonic
■ Speedprint
■ Yamaha

料号 控制器/
描述

包括气路歧管 包括在所有套件中

DEK Grid-Lok™ GOLD套件

111_CTL – 
单平台系统

各1个，006_MAN，
可接6个模组
各2个，006_MAN，
可接12个模组

211_CTL – 
双平台系统

DEK Grid-Lok™ GOLD自动模组

备注：077_SBA——如果印刷机没有气动激活夹边，则可能需要光学传感器，而套件中不包含这个传感器。更多信息，请咨询您当地的ASMPT销售代表。

料号 设备高度（mm）
GOLD，HD，12英寸模组 GOLD，HD，18英寸模组

INC_FIK -现场安装套件包，002_CON -手
持控制器（仅适用于单平台系统），每个气
路歧管配备6条双模组气管，套件安装所需
的所有配件、接口和气管。
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料号 控制器/
描述

包括气路歧管 包括在所有套件中

DEK Grid-Lok™ Silver
DEK Grid-LokTM  Silver是贴装工艺的理想选择，其中电路板支撑需要稳固且能防振动。

模组规格：

根据具体的机器应用，模组有以下规格：

■ 可用治具高度：53 mm - 135 mm
■ 模组长度：355 mm 和 254 mm（少数高度）
■ 模组宽度：32 mm
■ 顶针数：27个顶针排列为两行，间距为25 mm x 20 mm
■ 元器件间隙：16.5 mm
■ 顶针帽——导电硅橡胶化合物 

系统要求：

■ 气压：80-102 PSI (0.55-0.7 Mpa)
■ 压缩空气质量：2.3.3，其中2（粉尘）=1 µm，3（水）
   = -20℃压力露点，3（油）=1mg/m3

■ 120-240交流电源，24V直流电压供电

PCB支撑解决方案

DEK Grid-Lok™ SILVER自动套件

INC_FIK -现场安装套件包，002_CON -手
持控制器（仅适用于单平台系统），每个气
路歧管配备6条双模组气管，套件安装所需
的所有配件、接口和气管。

111_CTL – 
单平台系统

211_CTL – 
双平台系统

各1个，006_MAN，
用于6个模组的气路歧管

各2个，006_MAN，
用于12个模组的气路歧管

备注：077_SBA⸺如果印刷机没有气动激活夹边，则可能需要光学传感器，而套件中不包含这个传感器。更多信息，请咨询您当地的ASMPT销售代表。

贴装系统：

■ ASMPT
■ Assembleon
■ Fuji
■ I-pulse
■ Juki
■ Panasonic
■ Samsung
■ Universal
■ Yamaha
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控制器 料号 设备
Silver, MD, 10 英寸模组 Silver, MD, 14 英寸模组

DEK Grid-Lok™ SILVER自动模组

高度（mm）

料号 设备

单
双
单
双
单
单
单
单
双
单
单
单
单
双
四个
单
单
单
双

Fuji NXT M3, M6单
Fuji NXT M3, M6双

* 混合模块

Silver, MD, 10英寸模组 Silver, MD, 14英寸模组

DEK Grid-Lok™ SILVER手动模组

高度（mm）

Ersa, Takaya离线
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料号

PCB支撑解决方案

DEK Grid-Lok™备件

描述

DEK Grid-Lok™备件

GSX旧模组的防静电橡胶帽（25个）
GSX旧模组的防静电橡胶帽（100个）
GHD金色模组的防静电橡胶帽（25个）
GHD金色模组的防静电橡胶帽（100个）
GMD银色模组的防静电橡胶帽（25个）
GMD银色模组的防静电橡胶帽（100个）
GHD 39 mm MPM金色模组的防静电橡胶帽（25个）
GHD 39 mm MPM金色模组的防静电橡胶帽（100个）
旧GSX 81 mm DEK模组的顶针维修套件（25个）
旧GHD 81 mm DEK模组的顶针维修套件（25个）
金色GHD 87 mm Ekra模组的顶针维修套件（25个）
旧GSX 75 mm Panasonic模组的顶针维修套件（10个）
金色GHD 39 mm MPM模组的顶针维修套件（10个）
金色GHD 62 mm Takaya模组的顶针维修套件（25个）
银色GMD模组的顶针维修套件（10个）
歧管（气动接头），有6个输出端
歧管快速银色连接螺母接头（6个）
歧管快速红色连接螺母接头（6个）
90度接头 1/4 "气管
歧管的气流控制器接头
GHD金色和GMD银色模块的气流控制器接头（5个）
适用于所有模组的双接口气管（5根）
电路板顶针套件41 mm（Panasonic SP）
电路板顶针套件67 mm（Yamaha SP）
电路板顶针套件87 mm（Ekra）
具有磁性底座的光学传感器
单平台DEK Grid-Lok™控制器
双平台DEK Grid-Lok™控制器
DEK Grid-Lok™手动控制器
24V电源
所有模组的直通接头5/32“气管 x 10-32螺纹接头
旧GSX模组的90度接头5/32“气管x 10-32螺纹接头
控制箱111_CTL的阀门
111_CTL的压力传感器
111_CTL的编程电路板
211_CTL的编程电路板
磁性胶带（5个）
通孔避让夹具10英寸银色模组（锁定需避让通孔的顶针）
通孔避让夹具12英寸金色模组（锁定需避让通孔的顶针）
通孔避让夹具14英寸银色模组（锁定需避让通孔的顶针）
通孔避让夹具18英寸金色模组（锁定需避让通孔的顶针）
银色模组的橡胶活塞（5个）
金色模组的橙色橡胶活塞限位塞（50个）
用于DEK GRID-LOK™银色手动模组的活塞连接销（5个）
用于DEK Grid-Lok™银色手动模组的锥形弹簧（20个）
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DEK支撑杆
我们的支撑杆拥有极佳的灵活性是简单易用的支撑选项。

DEK支撑杆是一种用于单面印刷电路板和其他基板快速通用
的支撑解决方案。操作员可以将DEK支撑杆手动放到轨道中
间的印刷平台上。快速设置即可印刷各种印刷电路板和其他基
板。

功能和优势：

■ 高性价比单面印刷PCB的支撑解决方案
■ 平均安装时间
■ 操作员完成操作

模块规格：

■ 长：400 mm
■ 宽：25 mm
■ 高：81 mm
■ 重量：~2kg

料号 描述

DEK支撑杆

TLG DED BAR 400 × 25 × 81支撑
可定制：TGL DED BAR 250 × 25 × 81支撑

支撑
支撑TQ
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PCB支撑解决方案

工艺支持产品
网上商城
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钢网存储系统
尽量减少占地面积和替换时间



ASMPT钢网存储系统

DEK VectorGuard™钢网存储柜
DEK VectorGuard™陈列柜           
DEK VectorGuard™移动式存储柜 
DEK VectorGuard™工作站            
DEK网框钢网/DEK精密丝网存储

60
61
61
62
62
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钢网存储系统
DEK VectorGuard™革新了焊膏印刷工艺。不必为每块钢网使
用单独的网框，而是采用方便的薄片安装技术，节约了75%的
钢网存储空间。

ASMPT还开发了一整套钢网存储柜，以确保您的投资安全。
使用DEK钢网存储柜，可确保钢网和网框始终位于正确的位
置，并在需要时随时可用。
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DEK钢网存储系统
钢网和丝网是一项大型投资；妥善存储会保护它们的价值并延长其使用寿命，同时
提供有序、方便的取用。ASMPT为钢网和丝网设计了一整套的存储解决方案。

DEK VectorGuard™存储柜
■ 适合存储96 DEK VectorGuard™钢网
■ 特殊的不锈钢可调式编号滑轨，便于检索和复位
■ 配有一个实用的抽屉，方便取用和隐形存放所有耗材和诸如
    刮刀等印刷工具
■ 提供额外钢网保护和安全保管的可选门

零件号 说明 尺寸(mm)

DEK VectorGuard™存储柜

DEK VectorGuard™存储柜260/265 不包括门
DEK VectorGuard™存储柜260/265 包括门
DEK VectorGuard™存储柜265 不包括门
DEK VectorGuard™存储柜265 包括门

钢网和丝网的存储60



DEK VectorGuard™陈列柜
■ 包括实用的悬挂式滑轨，可快速安全地存放物品
■ 可容纳100个钢网薄片
■ 适用于所有常见的钢网薄片尺寸
■ 钢网薄片尺寸为584 mm x 584 mm (23 x 23 英寸)

■ 钢网薄片尺寸为584 mm x 736 mm (23 x 29 英寸)

■ 钢网薄片尺寸为736 mm x 736 mm (29 x 29 英寸)

DEK VectorGuard™陈列柜

零件号 说明 尺寸(mm)

DEK VectorGuard™陈列柜

DEK VectorGuard™移动式存储柜
■ 可存放多达50个悬挂式DEK VectorGuard™钢网薄片
■ 钢网薄片尺寸为584 mm x 584 mm (23 x 23 英寸)

■ 轮子运输，制动稳定，从而实现存储柜的移动性；门可上锁
■ 存储柜高度经过精心设计，使其随时能够在生产线上看到

DEK VectorGuard™移动式存储柜

零件号 说明 大小 (mm)

DEK VectorGuard™移动式存储柜

61



DEK VectorGuard™工作站
■ 直接在生产线上快速更换DEK VectorGuard™钢网
■ 可锁定的防静电轮子
■ 在柜体两侧为DEK VectorGuard™网框提供网框架
■ 三种不同尺寸的可锁抽屉，用于有序摆放印刷工具，例如：
    - 抽屉1：抹刀、擦拭布和棉签、班次计划/报告
    - 抽屉2：磁针、DEK Grid-Lok™支撑治具、夹板（board 
      clamps）, 刮刀片
    - 抽屉3：清洁剂、精密擦拭布、专用治具

DEK VectorGuard™工作站

零件号 说明 尺寸(mm)

DEK VectorGuard™工作站

DEK网框钢网或DEK精密丝网存储系统
■ 一种灵活的适用于不同大小的网框钢网和感光丝网的存储解
    决方案；还可以容纳DEK VectorGuard™钢网
■ 结实的不锈钢工作表面，便于使用不同的清洁产品手动清洁
    钢网、刮刀和抹刀
■ 多功能存储解决方案，带抽屉以及抽屉下方的可调面板，还
    有刮板架，用于存放耗材和刮刀
■ 防静电可锁定的轮子和柜门，方便通过生产设施运输
■ 可选20块钢网/丝网存储，不带抽屉或支架

DEK网框钢网或DEK精密丝网存储系统

零件号 说明 尺寸(mm)

钢网和丝网柜

钢网和丝网的存储62
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工艺支持产品
网上商城
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耗材
提升SMT智慧工厂的产能和良率



耗材
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耗材

DEK超细间距（DEK UFP ECO）
钢网底部环保清洁布

DEK SMT高性能
钢网底部清洁布

DEK Pro和DEK Pro XF
先进钢网底部清洁化学品

DEK擦拭湿巾
DEK洁手湿巾
DEK IPA/DI湿巾
DEK IPA/DI 96%湿巾
DEK钢网擦拭湿巾
DEK胶水去除湿巾

DEK清洁喷剂
DEK SMT钢网清洁剂 
DEK回流炉清洁剂
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耗材
印刷过程的质量和稳定性会极大地影响整个SMT生产线的效
率和产量。随着元件微型化和多样化的趋势，印刷过程比以往
任何时候都更加复杂。

为了优化印刷操作并在技术上实现最佳效果，需要统一印刷设
备、钢网、铲刀、治具解决方案和耗材。作为领先的印刷工艺
专家，ASMPT是世界上唯一一家提供全套工艺支持产品 
(PSPs) 的设备供应商，这些产品可提升DEK平台上的印刷效
果，也可提升其他制造商设备上的印刷效果。
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73
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75
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DEK手套
DEK乳胶手套  
DEK无粉蓝色丁腈手套 

DEK高纯度精密干擦布
DEK无纺干擦布  
DEK聚酯纤维干擦布 

DEK精密拭子 
DEK海绵拭子 

DEK塑料铲刀 

DEK焊膏喷嘴 

67



DEK超细间距（DEK UFP ECO）
钢网底部环保清洁布
DEK UFP ECO清洁布旨在提高生产力和良率，减少缺陷并降低成本。 

DEK UFP ECO钢网底部环保清洁布采用独特的兜状立体结构，避免了被污染的风
险，它的兜状立体结构能迅速彻底地捕捉并牢牢锁住焊膏颗粒。这是与钢网底部纸
质清洁产品的一个关键区别，纸质产品会使焊膏留在纸张表面，从而产生污染的可
能性。因此，DEK UFP ECO环保清洁布不仅能确保钢网底部有效的清洁，还能防
止污染造成的缺陷。

DEK UFP ECO环保清洁布是当今微型元器件特有的超细间距开孔钢网的理想选择，
可确保快速有效的清洁。无纺布卷亲水面料的毛细作用，能够快速润湿并瞬间均匀
地涂敷于钢网底部，因此清洁更彻底，清洁剂消耗量减少。

特点和优点：

■ 卓越的清洁性能
■ 清洁剂消耗量平均减少50%

■ 独特的立体结构能从钢网中捕获焊膏颗粒，清除污迹
■ 超低掉毛率，适用1000级，兼容ISO6洁净室
■ 增强的真空性能
■ 无纺布卷清水面料可确保快速润湿
■ 防静电包装
■ 改进的工艺控制
■ 无纺布的无摩擦结构延长了钢网和涂层的寿命
■ 环保、无卤、可回收
■ 更快、更有效的清洁周期带来更高产量

DEK UFP ECO钢网底部环保清洁布

料号 平台 布卷宽度
（mm） 

核心宽度
（mm）

核心内径
（mm）

布卷最大外径
（mm）

布卷长度（m）
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DEK SMT高性能钢网底部清洁布 

DEK SMT高性能钢网底部清洁布提供高效的清洁，与多种印刷平台兼容。

特点和优点：

■ 吸水性好、真空友好、快速润湿
    - 特殊的无纺布结构减少掉毛，防止开孔堵塞和污染
    - 清洁布不会影响真空效率，可优化开孔清洁性能
    - 整张清洁布均匀润湿，确保清洁剂均匀分布，从而实现更高效的清洁
    - 与其他清洁布相比，可极快地润湿

■ 高效擦拭
    - 除了湿擦（真空擦/干擦），还支持干擦
    - 为钢网底部提供卓越的擦拭效果

■ 兼容各种机器
    - 可用ASMPT、MPM、Ekra以及其他板上清洁系统，除此之外，还适用于先进的
        钢网底部擦拭机构
    - 最小长度为11米，可减少DEK平台上清洁布的换线次数和总换线时间
    - 可提供最新MPM平台的44米清洁布

料号 平台 布卷宽度
（mm） 

核心宽度
（mm）

布卷直径
（mm）

核心内径
（mm）

布卷长度
（m）

DEK SMT高性能钢网底部清洁布

  *采用金属化防静电包装。
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DEK Pro和DEK Pro XF
先进的钢网底部清洁化学品
DEK Pro和DEK Pro XF专为钢网底部清洁而设计，可提高工艺性能并减少印刷
缺陷。它们比IPA和传统的清洁剂更安全、更干净、更环保，并且符合所有行业
标准和环保规定。

特点和优点：

■ 优先考虑健康、安全和环境
    - DEK Pro XF无闪点，且挥发性有机化合物含量低
    - DEK Pro闪点高，可达67ºC（IPA闪点为12ºC）
    - 使用、运输、储存和处置更安全
    - 使用生物可降解材料生产

■ 减少印刷缺陷
    - 不影响焊膏的触变性能
    - 降低焊料塌陷和锡珠形成的风险
    - 挥发后无残留

■ 合规和兼容
    - 兼容所有焊膏材料
    - 符合RoHS和REACH标准

DEK PRO先进钢网底部清洁化学品

料号 描述 容量 用途

料号 描述 容量 用途

DEK Pro清洁剂
DEK Pro清洁剂
DEK Pro清洁剂

1升
5升
20升

真空和非真空印刷机以及手动清洁
真空和非真空印刷机以及手动清洁
真空和非真空印刷机以及手动清洁

DEK Pro XF清洁剂
DEK Pro XF清洁剂

1升
5升

真空印刷机
真空印刷机

DEK PRO XF先进钢网底部清洁化学品
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擦拭湿巾
DEK擦拭湿巾专为快速而有效地清洁钢网表面、胶水以及一般清洁应用而设计，
是生产线上快速清洁的理想选择。

DEK洁手湿巾
DEK一次性洁手湿巾适用于处理关键元件需要清洁的任何环
境。环保、带有柑橘香味、掉毛少，易于抽取，擦拭后迅速干
燥。

DEK IPA/DI湿巾
DEK低残留、快速挥发擦拭湿巾是一般清洁应用的理想选
择。由70%异丙醇和30%去离子水组成，非常适合去除助焊

剂、轻油、极性脏污和白色矿物残渣。

新：DEK IPA/DI 96%湿巾
新的IPA 96%湿巾，更低的残留、更快速挥发擦拭湿巾，是一
般清洁应用的理想选择。该清洗液由96%异丙醇和4%去离子
水组成，对于去除助焊剂、轻油、极性脏污和白色矿物残渣具
有出色的效果。

DEK钢网擦拭湿巾
DEK钢网擦拭湿巾专为快速高效地清洁钢网和丝网表面而设
计，非研磨性并预蘸了经氢化处理的石脑油，可有效清除大多
数商用焊膏和油墨。

DEK胶水去除湿巾
DEK胶水去除湿巾可清洁钢网和丝网表面的胶水。专门设计
用于SMT工艺，可用于清除大多数商用胶水。

DEK洁手湿巾

DEK IPA/DI湿巾（70%异丙醇 30%去离子水）

DEK IPA/DI湿巾 96-4（96%异丙醇 4%去离子水）

DEK钢网擦拭湿巾

DEK胶水去除湿巾

洁手湿巾，1桶内含100片湿巾
洁手湿巾替换装，1包内含100片湿巾

桶
包

6桶
10包

桶
包

6桶
10包

桶
包

6桶
10包

桶
包

6桶
10包

桶
包

6桶
10包

IPA/DI湿巾，1桶内含100片湿巾
IPA/DI湿巾替换装，1包内含100片湿巾

IPA/DI 96%湿巾，1桶内含100片湿巾
IPA/DI 96%湿巾替换装，1包内含100片湿巾

钢网擦拭湿巾，1桶内含100片湿巾
钢网擦拭湿巾替换装，1包内含100片湿巾

胶水去除湿巾，1桶内含100片湿巾
胶水去除湿巾替换装，1包内含100片湿巾

料号 描述 单位 包装数量

料号 描述 单位 包装数量

料号 描述 单位 包装数量

料号 描述 单位 包装数量

料号 描述 单位 包装数量
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DEK SMT钢网清洁剂

DEK SMT钢网清洁剂是一种功能强大、用途广泛、无腐蚀、无残留的清洁剂，适
用于钢网、网纱、网框和误印板，其混合配方将安全不易燃的水基成分与腐蚀性长
链醇溶剂相混合。

用途：

■ 焊膏、环氧树脂和油墨
■ 手动清洁
■ 钢网底部自动擦拭
■ 非加热超声波清洗系统
■ 冷浸罐
■ 可安全用于所有金属、合成材料、塑料和弹性材料

清洁喷剂
ASMPT DEK保养清洁剂旨在提升电子装配应用清洁的便利性，以尽可能低的
成本提高生产力。

DEK SMT钢网清洁剂

料号 描述 单位

罐
罐

每罐470 ml（340 g/12 oz，标准数量10罐）
替换装为1美制加仑（4升）

料号 描述 单位

罐
罐

每罐470 ml（340 g/12 oz，标准数量10罐）
替换装为1美制加仑（4升）

DEK回流炉清洁剂

DEK回流炉清洁剂

这种强力清洁剂是水、生物碱和长链醇的高性能混合物，用于去除烧焦的助焊剂和
焊渣。DEK回流炉清洁剂利用炉内余温提升清洁力，使清洁时间减少了50%之多并
能够防止助焊剂固化。该清洁剂不可燃、快干而且不含任何已知臭氧破坏成分。

用途：

■ 波峰焊设备
■ 回流炉
■ 拾取贴装系统
■ 金属托盘
■ 烤箱
■ 挡板和夹边
■ 链条、滑轮、传动齿轮和炉体
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手套
DEK乳胶手套

一次性无粉乳胶手套，其表面涂有耐大多数酸碱的聚合物，具有舒适而灵活的特
点。专利性的Miracle Grip聚合物涂层提供显著增强的湿/干抓握力和卓越的触感灵
敏度。

特点和优点：

■ 舒适、触感灵敏且符合人体工学设计
■ 使用方便，最大限度地减少皮肤乳胶接触
■ 最大化湿/干抓握力
■ 防脱落
■ 满足公认的测试和法规要求

DEK乳胶手套

料号 描述 单位

9“聚合物涂层乳胶手套/中号
9“聚合物涂层乳胶手套/大号
9“聚合物涂层乳胶手套/特大号

每包100双
每包100双
每包100双

DEK无粉蓝色丁腈手套

DEK丁腈手套是在稳定性、性能和可靠性方面的经济型选择，结实耐用，无化学气
味和刺激性除臭剂。相比同类乳胶手套或PVC/乙烯基手套更结实，可提供出色的
防溅和接触保护，免受多种化学品的伤害。手掌和手指处具有浮凸结构，提供卓越
的干湿抓握力。

特点和优点：

■ 100%纯丁腈聚合物；绝对不含天然橡胶乳胶蛋白
■ 医用级最高性能
■ 舒适——柔韧丝滑的感觉消除了乳胶手套带来的的疲劳感和持续的手部压力
■ 结实耐用——比同等厚度的乙烯基或天然橡胶乳胶手套抗穿刺能力高三倍
■ 经济——优于PVC和乳胶，减少了手套的总消耗量

DEK无粉蓝色丁腈手套

料号 描述 单位

9“ 无粉蓝色丁腈手套/小号
9“ 无粉蓝色丁腈手套/中号
9“ 无粉蓝色丁腈手套/大号
9“ 无粉蓝色丁腈手套/特大号

每盒100双
每盒100双
每盒100双
每盒100双
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料号 描述 单位

高纯度精密干擦布
DEK干擦布采用无纺布和聚酯技术，最大限度地提高效率，防止污染。采用精密
设计、制造和包装，可满足各种清洁和保养需要。

DEK无纺干擦布

DEK无纺干擦布由独特的纤维和聚酯纤维混合而成，具有最佳
的吸水性、低掉毛率，经济实惠。大多数DEK无纺干擦布在洁
净室内净化包装，适用100级应用。

DEK聚酯纤维干擦布

DEK聚酯纤维干擦布完美适用于洁净室应用，包括光学应用。
干擦布经过预切割并在洁净室内净化包装，适用10级净化环
境。聚酯纤维干擦布提供卓越的擦拭能力无毛屑残留。

DEK高纯度精密干擦布

干擦布，医用级吸收，聚酯混合物（15 x15 cm）
干擦布，医用级吸收，聚酯混合物（23 x 23 cm）
干擦布，夹层吸收，（20 x 20 cm）
干擦布，光学洁净室聚酯纤维（23 x 23 cm）
洁净室干擦布23 x 23 cm / 9“ x 9“

每包50片
每包300片
每包100片
每包150片
每包150片
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料号 描述 单位

每包50支
每包50支
每包50支
每包50支
每包25支
每包100支

拭子，海绵头大号，PDLE. HD 16 x 25 mm，长13 cm
拭子，海绵头⸺HD 12 x 25 mm，长12 cm
拭子，海绵头窄头⸺HD 4 x 12 mm，长9 cm
拭子，海绵头中号⸺HD 6 x 19 mm，长11 cm
洁净室海绵拭子，防静电拭子棒
洁净室海绵拭子，防静电拭子棒

DEK精密拭子
DEK精密拭子的设计、生产和包装旨在为SMT和洁净室应用中的各种清洁和保养
需求提供优质经济的解决方案，或直接用于需要精确清洁的任何地方。

DEK精密拭子头到拭子棒采用热压工艺，以避免污染以及胶水
兼容性问题。精心挑选的材料具有最佳的灵活性和耐用性。

DEK海绵拭子

海绵拭子是一种出色的通用拭子，可清洁小型区域和狭窄区
域。其水洗海绵头拥有良好的吸附能力和缓冲能力。紧凑结实
的拭子棒和内部圆形拭子头的核心提供稳固的支撑。

DEK精密拭子
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料号 描述 单位

绿色铲刀
黑色防静电铲刀

每袋5把
每袋5把

DEK铲刀
DEK铲刀使用颜色编码，确保不同的材料单独使用适合的铲刀，是生产线上的必
要工具。聚丙烯铲刀轻便耐用，防碎且柔韧性好，经久耐用。

特点和优点：

■ 由耐用的聚丙烯制成
■ 防碎且柔韧性好
■ 抓握方便
■ 不同于金属铲刀会划伤钢网表面
■ 使用DEK擦拭湿巾轻松擦拭
■ 铲刀片宽度支持更有效地清除焊膏

提供三种颜色铲刀：

■ 绿色无铅铲刀
■ 黑色防静电铲刀

DEK铲刀
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料号 描述 单位

绿色焊膏喷嘴（无铅）
红色焊膏喷嘴（含铅）
绿色焊膏喷嘴评估包
红色焊膏喷嘴评估包
黑色焊膏喷嘴用于罐子分配器

每包500个
每包500个
每包25个
每包25个
每包25个

DEK焊膏喷嘴
相比传统的可重复使用的喷嘴，DEK焊膏喷嘴设计用于更干净、更高效地
更换焊膏管。

DEK焊膏喷嘴可轻松卡入到位，即刻准备就绪，以便使用印刷
机自动加锡技术。使用这些方便的喷嘴就无需清除内螺纹和焊
膏滴落物，这些都是安装螺纹点胶头带来的常见问题。

采用这种独特的设计，制造商能够降低工艺成本，减少材料浪
费且减少了操作员的干预。

特点和优点：

■ 颜色编码：目视即可识别含铅和无铅焊膏
■ 无滴漏：膏体流量更可控且浪费减少；‘X’开孔在焊膏涂敷时 
    促进了焊膏混合均匀
■ 一次性喷嘴：简单、低成本的喷嘴可与空焊膏管一起处理。
    无需杂乱而耗时的更换喷嘴。兼容SEMCO®类型的焊膏管。
■ 符合低浪费和防混料策略：紧凑的外形减少了通过喷嘴浪费
    的焊膏量。一次性设计确保不同焊膏不会交叉污染。

DEK焊膏喷嘴
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网上商城
工艺支持产品
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刮刀
实现完美的印刷工艺



刮刀

刮刀

DEK金属刮刀                  
DEK激光切割替换刀片
用于无铅应用的DEK金属刮刀              
DEK自调节锡膏挡锡块（SAPD）                     
DEK聚氨酯刮刀                                         
DEK PumpPrint™刮刀                           
DEK特殊刮刀
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刮刀材质、韧性、接触角度和安装方式等刮刀特性对印刷工艺
控制有重要的影响。ASMPT提供各种聚氨酯和不锈钢刮刀、
粘合或夹紧安装选项以及45°或60°印刷角度选项，使得不同的
应用选择合适的刮刀变得更简单。

DEK聚氨酯刮刀

聚氨酯刮刀可满足单厚度或者多层（阶梯）钢网应用。刮刀硬
度取决于钢网材质：选择较硬的刮刀（97个硬度及以上）用
于耐磨钢网，稍低硬度的用于单厚度钢网，硬度更低的刮刀
（70 - 94个硬度）用于多层阶梯钢网。

DEK聚氨酯刮刀的硬度高达120，采用优质材料制成，可以重
复打磨以使其整个寿命周期内维持锋利的边缘。DEK聚氨酯刮
刀也适用于DEK PumpPrintTM / 胶水钢网、丝网印刷应用。

不锈钢刮刀

DEK不锈钢刮刀被广泛用于SMT印刷，特别是混合装配，该
刮刀特别适合具有大型、标准和细间距元器件的混合应用或者

PCB表面平整度不佳的情况。DEK不锈钢刮刀宽压力窗口提
供了出色的印刷一致性和最小的磨损。

DEK不锈钢金属刮刀有两种不同的角度和突出结构（伸出刮
刀架的可活动刀片长度），以满足不同的开孔锡膏填充要求。
正常开孔的锡膏填充角度建议标准是60°，而45°的角度将
增加更多锡膏填充压力，适合锡膏密集型应用如通孔加锡膏
（pin-in-paste）。
 
刮刀片粘合或夹紧安装方式

DEK刮刀的安装方式有粘合或夹紧。安装方式应考虑具体的
应用、刮刀类型和印刷操作。夹紧方式支持轻松更换刮刀，根
据应用要求调整刮刀片的韧性和硬度。这种安装方法特别适合
不锈钢和复合材料的刮刀片。

粘合的刮刀组件确保了高硬度聚氨酯刮刀片的直线度，并可充
分发挥出刮刀的工艺优势。 

刮刀
刮刀片在锡膏印刷工艺中的表现对脱膜至关重要。ASMPT确保DEK
刮刀片的生产符合严格的标准，可以实现最长的使用寿命和卓越的
使用性能。
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刮刀

DEK金属刮刀

金属夹紧刮刀60° ~ 6 MM突出部分 金属夹紧刮刀60° ~ 15 MM突出部分

45°金属夹紧刮刀

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
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60˚激光切割替换刮刀片

45˚激光切割替换刮刀片

料号
尺寸 单位

每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片

料号
尺寸 单位

每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片

新一代的激光切割替换刮刀片确保提升了锡膏转移效率，几乎
没有锡膏残留。减少了缺陷数量和操作人员的干预。采用优化
的激光设置切割，可以确保最高的品质、可靠性、重复性和精
度。

功能和优势：

■ 减少锡膏残留 
■ 锡膏厚度控制更加均匀
■ 降低清洁频率
■ 交付周期短

DEK激光切割替换刮刀片

刮刀片边缘看起来更平整
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刮刀

无铅替换刮刀片（适合60°和45°） 无铅金属夹紧刮刀60° ~ 6 MM突出部分

无铅金属夹紧刮刀60° ~ 15 MM凸出部分

料号
尺寸 单位

每片
每片
每片
每片
每片
每片
每片

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对

用于无铅应用的DEK金属刮刀

■  电镀绿色
■  刮刀片镀铬表面处理（CrN）~1.5 μm 

■  电镀绿色
■  刮刀片镀铬表面处理（CrN）~1.5 μm
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DEK自调节锡膏挡锡块（SAPD）

料号
尺寸 单位
自调节锡膏挡锡块MPU
（2个左边，2个右边）
锡膏挡锡块套件
左边锡膏挡锡块
右边锡膏挡锡块

4个/套

2个/套
每个
每个

DEK自调节挡锡块（SAPD）
SAPD支持客户无需调整挡锡块的高度即可改变印刷压力，降低了钢网损坏的
风险，减少锡膏的浪费降低了成本。

SAPD非常适合压力介于0 - 20 kg之间的SMT电路板上的锡膏印
刷，它能够提升工艺控制水平并减少锡膏的浪费。挡锡块的轮
廓和结构确保在印刷中锡膏不会向外溢出。这会降低锡膏的浪
费（投资回报更快），并且显著减少了因处于边缘区域的锡膏
变干而产生的印刷问题。最重要的是：从第一次到最后一次印
刷都能保持高品质。

不需要针对每个产品进行设置，杜绝了换线导致钢网堵孔的风
险。通过简单的‘卡入式’设计，挡锡块可以从刮刀上拆下来，不
需要任何工具，确保了刮刀/挡锡块接口的清洁。

功能和优势：

■ 通过大幅减少溢出风险，从而大大降低锡膏浪费
■ 锡膏浪费显著降低，投资回报更快
■ 锡膏滚动更均匀
■ 减少了操作员干预
■ 更易于清洁
■ 闭合系统设计交叉污染风险更低，易于清洁，并能为每种产品
    快速更换新挡锡块。
■ 适合金属刮刀和无铅刮刀
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刮刀

聚氨酯粘合刮刀
绿色70-75 Shore硬度 ~ 45°

聚氨酯粘合刮刀
绿色70-75 Shore硬度 ~ 60°

聚氨酯粘合刮刀
蓝色75-80 Shore硬度 ~ 45°

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

DEK聚氨酯刮刀
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聚氨酯粘合刮刀
蓝色75-80 Shore硬度 ~ 60°

聚氨酯粘合刮刀
粉色94-97 Shore硬度 ~ 45°

聚氨酯粘合刮刀
粉色94-97 Shore硬度 ~ 60°

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
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刮刀

聚氨酯粘合刮刀
黄色120 Shore硬度 ~ 45°

聚氨酯粘合刮刀
黄色120 Shore硬度 ~ 60°

用于胶水印刷的DEK PUMPPRINT™刮刀

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

料号
尺寸 单位

对
对
对
对
对
对
对
对
对
对

DEK PumpPrint™刮刀

88



特殊刮刀

料号
尺寸 单位描述 应用

钻石刮刀片9.5 mm聚氨酯，红色

钻石刮刀片9.5 mm聚氨酯，蓝色

使用聚氨酯刀片的钻石刮刀，粉红色
使用聚氨酯刀片的钻石刮刀，粉红色
敷印（Flood bar）刮刀，包括不锈钢刀片
敷印（Flood bar）刮刀，包括不锈钢刀片

半圆形刮刀组件

半圆形刮刀组件

钻石刮刀的聚氨酯替换刮刀片，绿色

浆料刮刀组件的替换刀片
浆料刮刀组件的替换刀片

丝网印刷

丝网印刷

丝网印刷
丝网印刷
丝网印刷
丝网印刷

半导体类晶圆
涂层印刷
半导体类晶圆
涂层印刷

丝网印刷

丝网印刷
丝网印刷

每片

每片

每片
每片
每片
每片

每片

每片

每片

每片
每片

DEK特殊刮刀
除了标准的不锈钢刮刀和橡胶刮刀，ASMPT还提供其他多种类
型的刮刀，用于下列用途：

■ 丝网印刷
■ 晶圆印刷

* 只适用于Eclipse Printers

*
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